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3.05. KLADZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH

Spis tresci:
1. Wstep
2. Materialy
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie rob6t
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot
8. Odbior robot
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwiazane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza robot robot oktadzinowych §cian z ptytek ceramicznych

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem robot okladzinowych
$cian z plytek ceramicznych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania roboét,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.2.
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2.2. Materialy nalezy przechowywaé¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

2.3. Okladziny $cian nalezy wykona¢ z ptytek o wymiarach 20x20cm . Kolorystyke ustali¢ z
Uzytkownikiem. Przy oktadaniu narozy wypuktych ptytki szlifowac, nie stosowac listew PCV, klej i
fugi wg wskazan producenta ptytek.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.4.

4.2. Transport materialow
Do przewozu nalezy uzywac¢ pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wptywem warunkow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6élne" pkt 2.5.

5.2. Przygotowanie do robot

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosno$¢ podloza mozna
sprawdzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokrgtem, gwozdziem itp.). Gdy
fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odpadaja, mozna je uznac za stabe. Jesli za§ podtoze rysuje si¢
trudno - za mocne. Inng metoda jest opukanie poditoza (np. miotkiem lub trzonkiem packi). W
miejscach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni §ciany, podczas opukiwania stycha¢ "ghichy™"
odglos. Wszystkie podloza stabo zwiazane i kruszace si¢ powinny zosta¢ odkute i usunigte do podtoza
nos$nego. Gdy brak pewnosci co do zastanego podtoza, bezpieczniej jest usunaé istniejace warstwy.
Jest to szczegdlnie wazne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstajace
bowiem podczas wiazania cementu skurcze moga w skrajnych przypadkach powodowac odspajanie
si¢ stabych warstw od podtoza razem z warstwa kleju i przyklejonych na nim plytek.

Podloze powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych podlozy cementowych i betonowych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosé
wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wiazania cementu. Problem ten
dotyczy tynkéw . Przyjmuje sig, ze ich czas schnigcia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na
kazdy centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie mozna juz wykonywac prace okladzinowe. W
przypadku podtozy z plyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢, czy
podloze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy si¢ nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilno$ci
podtoza polega na ugigciu plyty pod wptywem nacisku reki. Strzatka takiego ugigcia nie powinna by¢
wigksza niz 1 mm. Je§li plyty stanowiace podloze beda zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo
przymocowane), to pod wplywem naprgzen skurczowych moga ulec wygigciu i odksztatceniu.

Podloze powinno by¢ czyste.

Nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejow, wosku, smaréw lub zywic. Nawet bardzo stare plamy
tych substancji na powierzchni podtoza ostabiaja znacznie przyczepno$¢ warstw wyrownujacych czy
zapraw klejowych. Nalezy rowniez usuna¢ kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajace
przyczepnos¢.

Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych
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srodkow chemicznych, a resztki farby zeskrobaé przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie
usunaé powloke poprzez naktucie powierzchni $ciany, przy czym pole powierzchni naklutej powinno
by¢ réwne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastgpnie nalezy zastosowac emulsje gruntujaca.

Podloze powinno by¢ réwne.

Dopuszczalne odchylenia wynosza:

dla tynkow (mierzone tata dt. 2 m) <3 mm, oraz w calym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w
poziomie; dla jastrychow (mierzone fatg di. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w calym pomieszczeniu.
Nierownosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek, wypehic ta sama
zaprawa klejaca. Jesli wielko$¢ nierownosci powodowalaby przekroczenie dopuszczalnej grubosci
spoiny klejowej podloze nalezy naprawi¢ i wyréwnaé zaprawa szpachlowa lub renowacyjna.
Wyréwnane podloze nalezy pozostawi¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na
powierzchni §cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny)
usuwa si¢, nakladajac zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wigksze rozprowadza przy pomocy
gtadkiej stalowej pacy. Nalozona zaprawe nalezy wyrdéwnaé, ale nie zacieraé. Przy wigkszych
powierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.

Podloze nie powinno by¢ chlonne.

Wigkszos¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyrdéwnujacych produkowana jest na bazie
spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnosci podtoza polega na rozlaniu na nim wody
i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiaka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podtozach takich jak
gazobeton, tynki gipsowe), nalezy ograniczy¢ chtonno$¢ podtoza poprzez jego zagruntowanie emulsja
gruntujaca. Dzigki zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtab nawet bardzo starych i suchych
podtozy, wzmacniajac i zabezpieczajac je przed wilgocia oraz zwigkszajac przyczepno$¢ do ich
powierzchni. Podloza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komorkowe lub
tynki gipsowe oraz plyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac¢ odpowiednio wczesniej emulsja
gruntujaca, tak aby zdazyta catkowicie wyschna¢ przed nanoszeniem masy klejacej (od godziny przy
optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotno§¢ powietrza 50%, do doby w warunkach
niekorzystnych). Gruntowania wymagaja koniecznie podloza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe,
jak réwniez powloki malarskie oraz nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

Podloze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w tazienkach,
natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniajacej.
Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajaca do podioza
moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyplukiwanie spoiwa, niszczenie betonu,
powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitdw. Problem ten jest szczegdlnie grozny w przypadku podtozy
wykonanych z bloczkow gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadzing ceramiczna uktada si¢ na dokladnie wysuszona warstwe uszczelniajaca, tzn. zwykle
nastgpnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajacej. Je§li pomieszczenie tazienki jest
mate, to zamiast wyznacza¢ w niej strefy mokre 1 wilgotne, lepiej i tatwiej bedzie utozy¢ izolacje
w catym pomieszczeniu.

Rozplanowanie rozpoczyna si¢ od $ciany, na ktorej znajduje si¢ najwigcej otwordéw, tzn. okna, drzwi,
przetaczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawac¢ grubos¢ spoin - zarbwno w pionie, jak
1 w poziomie, uwzgledniajac kalibracj¢ ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny plytki
(np. 300x300 mm), jednakze jej wymiar rzeczywisty moze si¢ do kilku mm rozni¢, zwykle jest
mniejszy (np. 295x295).

W miejscach takich, jak o$cieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego
ksztaltu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami, ktore sa trudne w obrobce
i maja staba przyczepnosc.
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Wycinajac w plytce otwor dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cigciu jak najmniej
naraza¢ ptytke na zniszczenie. Otwor powinien by¢ mozliwie w $rodku ptytki lub na jej krawedzi.
Lepiej wyglada $ciana lub podloga o symetrycznie docigtych plytkach, dlatego oktadzing powinno si¢
uktada¢ symetrycznie wzgledem s$rodka Sciany lub podlogi, tak aby skrajne plytki mialy co najmniej
potowe szerokosci ptytki. Je§li w $cianie jest otwor okienny, to nalezy starac sig, aby nie tylko plytki
na catlej Scianie utozone byly symetrycznie, ale by tez pytki przy otworze okiennym nie byly docinane.

Jesli plytki $cienne i podtogowe maja ten sam wymiar, to spoiny $cienne powinny trafia¢c w spoiny
podlogowe, podobnie przy przejsciu plytek podlogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli
wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swoja kontynuacje. Ukladajac plytki na
zatamaniach $cian i stupach, nalezy je tak rozmieszczac, aby cate plytki umieszcza¢ na naroznikach
zewngtrznych, za$ docigte - w naroznikach wewngetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest Scisle okreslona jednak powinna stanowi¢ wielokrotnosé
wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilos¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach
bedzie mozna ukry¢ przycigte krawedzie phytek.

Nalezy zaprojektowac uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajac lokalizacjg istniejacych w podtozu
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okladzinach z ptytek ceramicznych niezbedne sa u zbiegu
ptaszczyzn $cian i podtog, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z r6znych materiatow, przy
duzych powierzchniach, wydzielajace pola mniejsze o bokach dlugosci ok. 5-6 m oraz w miejscu
szczelin przebiegajacych przez caty budynek.

Zaprawe klejowa nalezy dobra¢ zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktorym zostanie utozona
oraz warunkow w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje si¢ do uktadania duzych plytek
podtogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze
podtoze lub warunki pracy, tym lepsza, bardziej elastyczna zaprawe nalezy stosowacé. Na $ciany
wewnatrz pomieszczen stosuje si¢ zwykle, standardowe zaprawy, jednak juz na $cianach z plyt
gipsowo-kartonowych nalezy uzy¢ uelastycznionej zaprawy klejowe;.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapozna¢ si¢ z instrukcja jej stosowania,
umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej dat¢ produkcji, termin waznosci oraz wyglad
zewnetrzny. Jesli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej
wstrzymac sig z jej uzyciem.

Temperatura powietrza i podioza na kilka dni przed rozpoczegciem robot, podczas uktadania plytek
oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5 C, ani tez wyzsza od
+30C. Materialy uzywane do robdt powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze przez co najmniej dobg przed rozpoczgciem robot. W przypadku uktadania plytek o
duzych rozmiarach zaleca si¢ wykonywanie robdt w temperaturze zblizonej do przysztej temperatury
uzytkowania pomieszczen.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caly czas
wiazania zaprawy klejacej ogrzewanie to musi by¢ wylaczone, a temperatura podkladow powinna
wynosi¢ 15-20C.

Zapraweg przygotowuje si¢ zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody 1 wymieszanie za
pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu
1 ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych
na tzw. "placki". W przypadku, zardbwno plytek Sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do
uszkodzenia oktadziny.

Mase klejowa nalezy nanosi¢ na podtoze za pomoca kielni zgbatej, rOwnomiernie ja rozprowadzajac
silnie dociskana do podtoza prosta krawedzia kielni. Nastepnie nalezy naniesiona warstwe przeczesac,
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najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadziny $ciennej, zgbata krawedzia kielni, zachowujac
kat nachylenia kielni wzgledem podloza w granicach 45-600. Prawidlowo przygotowana zaprawa
i dobrana wielko$¢ zgbow pacy sprawiaja, ze doci$nigta, typowa plytka ceramiczna nie sptywa
z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu plytki. Jesli tak
nie jest, to nalezy zastosowaé pacg o wigkszych zgbach.

Wielkos¢ zgbow kielni dobiera si¢ w zalezno$ci od rozmiarow mocowanych plytek. Od zgbow
wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po
kielni¢ z zegbami 8 mm, dla plytek o bokach wigkszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzgledniaé
wykonczenie spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktorych zgby kielni musza by¢
wicksze.

Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna si¢ od dotu przy narozniku. Plytki docinane zaleca sig
przykleja¢ na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zaczaé nalezy od przyklejenia drugiej
calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja si¢ plytki docinane w narozach
i przy osciezach. Ptytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docia¢ na odpowiednia szeroko$¢, zgodnie
z symetrycznym rozplanowaniem ptytek na $cianie. Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste.
Plytki nalezy mocowa¢ ruchem lekko posuwistym, dociskajac je silnie do warstwy kleju, a nastgpnie
rozsuwajac na szerokos$¢ spoiny. Plytki wigkszych formatéw nalezy delikatnie opuka¢ gumowym
miotkiem. Stosowanie krzyzykow dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie ulatwiaja
zachowanie tej samej szerokos$ci spoin.

W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schnigcia zaprawy (tzw. czas "naskorkowania"),
czyli jej zdolno$¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podilozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut
w zaleznosci od rodzaju masy klejacej, temperatury i wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza
temperatura 1 mniejsza wilgotno$¢ powietrza, tym czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach
zaprawe nalezy naktada¢ na malej powierzchni i jak najszybciej przykleja¢ ptytki Przydatnosé
rozprowadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po
dotknigciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowac pracg; w przeciwnym wypadku, gdy palce
pozostana suche warstwe kleju nalezy usunaé ze $ciany.

Pierwszy, dolny rzad plytek Sciennych, tzw. cokotowy, uktada si¢ juz po utozeniu terakoty. Plytki tego
pasa przy styku z posadzka musza by¢ zaokraglone. Nadmiar kleju wytloczony przez spoiny nalezy
usunaé przed zwiazaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne
zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotna gabka.

Kolor zaprawy mozna dobra¢, kierujac si¢ kolorystyka oktadzin - zgodnie z ich barwa. Zaprawe do
spoinowania nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych warunkoéw eksploatacji, rodzaju kleju
uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny. Gdy stosuje si¢ kleje elastyczne, to spoina
powinna takze charakteryzowa¢ si¢ podobnymi wilasno$ciami. Stosujac w takich miejscach sztywne
spoiny, narazamy si¢ na ich spgkanie.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona
krucho$¢ materialu spoiny, pgkanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo wazne jest
stosowanie wilasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje si¢ spoina pomig¢dzy
ptytkami o duzej nasiakliwosci lub przy renowacji spoin, po usunigciu starych. Jesli nie nasyci sig
spoiny duza ilo$cia wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez plytki i podtoze. Brak
wilgoci uniemozliwia wlasciwe zwiazanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego nastgpstwem jest
jej kruchos¢, migkkos$¢ i pylenie.

Do spoinowania oktadziny mozna przystapi¢ dopiero po wyschnigciu masy klejowej, to znaczy po
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku plytek utozonych na mato nasiakliwym "trudnym" podtozu (np.
na istniejacej starej wykladzinie z plytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od
temperatury 1 wilgotno$ci otoczenia. Zbyt wczesne zamknigcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody
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z zaprawy klejowej, ktora nie osiagneta odpowiedniej wytrzymatosci i plytki moga si¢ przesuwac.
Efektem jest spekana spoina. Problem ten dotyczy gléwnie posadzek, ktore narazone sa na obciazenia
mechaniczne.

Temperatura powietrza i podloza na kilka dni przed rozpoczgciem spoinowania, podczas jego
wykonywania oraz przez poczatkowy okres wiazania zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz +50C, ani
wyzsza niz +300C. Materialy uzywane do robdt powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze przez co najmniej dobg przed rozpoczeciem robot. Podczas prowadzenia
prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy si¢ liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrocenia
czasu przydatno$ci przygotowanej masy do uzycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym
w czasie wykonywania posadzek i przez caly czas wiazania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to
musi by¢ wylaczone, a temperatura podktadow powinna wynosi¢ 15-20C.

Przed przystapieniem do spoinowania nalezy dokladnie oczysci¢ powierzchni¢ oktadziny z brudu,
kurzu i tluszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie glgbokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu
1 najlepiej - wstepnie zwilzone woda. Aby podtoze bylo jednolicie gigbokie, nalezy bezposrednio po
utozeniu ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowana zaprawe do spoinowania nanosi
si¢ przy pomocy kielni na pacg z gabka, specjalnie przeznaczona do spoinowania oktadzin
ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usunaé,
Sciagajac go za pomoca pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania
materiatu nalezy stara¢ sig, aby wprowadza¢ go gleboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza
si¢ az do zakonczenia spoinowania calej powierzchni oktadziny. Podczas spoinowania nalezy unikaé
nadmiernego nasaczania powierzchni spoiny woda, gdyz nadmiar wody moze powodowac
wyptukiwanie pigmentow i wymywanie §wiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktorych glebokos¢ jest wyraznie wigksza od szerokosci,
nalezy dokona¢ ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z tworzywa
polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na fakt, ze masy
uszczelniajace uktadane w szczelinach, ktorych krawedzie moga si¢ przemieszcza¢ wzgledem siebie
(np. wskutek ruchéw termicznych), powinny trwale przylega¢ jedynie do dwoch powierzchni. W celu
oddzielenia masy od dna szczeliny uktada si¢ wowczas roéwniez wyzej wspomniane walki
polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski
folii polietylenowe;.

Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu, nalezy §wieze spoiny w ciagu kilku pierwszych
dni utrzymywaé lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciagu pierwszych tygodni
czy$ci¢ wylacznie czysta, czgsto zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi pozwola na lepsze zwiazanie
zaprawy do spoinowania oraz zapobiegna jej przebarwianiu si¢. Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po
jej catkowitym wyschnigciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wigksza niz 2-3 mm. W odstgpach nie wigkszych niz 3 m nalezy
pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szeroko$ci 2-3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 2.7.

Sprawdzenie jako$ci robot zwiazanych ze oktadzinami $cian z plytek ceramicznych polega na
sprawdzeniu :

1. nalezytego przylegania do podkladu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach.
Gluchy dzwigk polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.
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2. prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciagnigcie cienkiego sznurka wzdhuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

3. prawidlowosci uksztalttowania powierzchni oktadziny poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkosci prze§witu za pomoca
szczelinomierza z doktadnoscia do 0,5 mm

4. wizualnej kontroli wygladu i wypekienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar
z doktadnoscia do 0,5 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.9.

7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogoélne" pkt. 2.10.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaly spetnione.

Odbiodr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.11.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci.



